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Mikroislemcili Baskili Devrelerin Baglanti Teknigi




Devre Elemanlarin Plaketteki Yerlesim Diizeninin Belirlenmesinde
Sikca Yapilan Hatalar:

Yanlis baglantilandirma:

Sekilde goriildiigii gibi baglant1 yapilirsa devre elemanlari her ne kadar dogru
yerlestirilmis olsalar da dengeleyici akimlarin olusturdugu parazitik etkilerden
mikroislemci de etkilenecektir.
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Dogru baglantilandirma:

Asagidaki sekile gore dengeleyici akimlar, mikroislemcinin ve diger elektronik
parcalar iceren boliimlerin tizerinden gegmemektedir. EMC yoniinden bu sekilde

giris ve ¢ikis baglantilarina sahip olmayan tasarimlar gegersiz olarak
nitelendirilir
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Cilg baplantisnin yanky yerlegtirmesinden dolay:
parazitler mikrodglemed tizerinden LCD'ye ulager.
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Cika Gistergesi (LCT)

Devre Elemanlarinin EMC’ye Uygun Yerlesimi




By-pass Kondansatiii

GND

Yanlis yerlestirilmis by-pass kondansatorii

By-pass Kondansatdril

Dogru yerlestirilmis by-pass kondansatorii



Devre plaketinin tiim eiris-pilos baglanblar
miimkiin obdukea tel taraftan vapilmahdie
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Merkezi Besleme Noktalan  Kondansatire giden besleme
Plaketin iizerinden aktarlabilir,

By-pass kondansativlinden Snce

diger parcalara baglant yapilabilir.
Fakat kendansatii- ve entegre devie
arasindaki baglantidan diger yollara
baglantt vapiimamalhdir,

Kondansatir miimkiin olduken
entegre deveeye valan yerlestivilmelidir,

Kiristal hilimiindeki
kondansatiler

an: shse alanindan
baglantilanirsa
parazitlerden direkt
olarak etkilenir.

Bu viizden sasesini
enfegrenin sascsinden
almahichr.



Sase katmaninin parazitlerden arindirilmasi

Zawif sinval - veriler sekildeki gibi
kondansatirler vasitasivla saselenir.
| Filtre kondansatirii saseye
| plaketin sase baglant vidas:
‘ iizerinden saselenir.
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Sase katmaninin en uygun sekilde tasarlanmasi

Yiiksek gerilim bulunduran kritik alanlar belirlenir ve sekildeki gibi saseleri
ayrilir. Amag, parazitleri bloke etmek ve sasenin diger boliimlerini sakin
tutmaktir. Islemcinin yanindaki Quartzin bulundugu yer de sekildeki gibi
saseden ayri tutulmustur. O boliimde olusan yiiksek frekansh parazitler
islemcinin sase ucuna geri yonlendiriliyor. Sasenin parazitlerden arinmasi ve
topraga bosaltilmast miimkiin oldugunca hizl ger¢eklesmelidir.

Parazitler direkt olarak siizge¢ kondansatore (Elko) yonlendirilmeli
Bunun gerceklesmesi icin de iki sase alan1 arasindaki ayracin baglantili kismu
oldukc¢a dar tutulmalidir.



Toprak baslantisi olmayan Analog / Dijital Ceviricili Olciim Sisteminin Yapisi
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Role Kontaktlarinin Kapasitif olarak Sarim Uzerine Kuplajlanmasi
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Kontaktlar kapasitif olarak
sarmm iizerine kuplajlama
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Izolasyon Deger Tablosu

Elemanin Cinsi Kuplaj kapasitesi Gecikme siiresi
Elektomekanik Role Spf ’a kadar 0.5...20 ms
Fotordle < Ipf 0.1us ... 0.5ms
Optokiiplor 5...10pf 8 ... 10 ms
[zolasyon Trafosu 10...100pf

Galvanizle izole edilmis | 1000 pF ye kadar

Sebeke devreleri

Fiberoptik kablo <0.1pf

V.24 /RS 232 C dilimi i¢in yiiksek gerilim korumasinin yapisi
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EMC’ve Uygun Devre Yapisi
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Tustakimi ve Gostergeler iizerinden parazit akisi ve bloke edilisi

Eger parazitler tustakiminin ve géstergelerin lizerinden sisteme geciyorsa en 1yi
filtereler bile etki gosteremez.
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KFZ Tekniklerinde Parazit Giderilmesi

Bitiin difer parazitler de R-C devresi
tizeninden bu sekilde bloke edilir.
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Pi Filtresi:

Burada 6nemli olan, gerilimin direkt olarak kondansatorlerin tizerinden
siizgeclenmesidir. Elektrolitik kondansatorlere paralel olarak seramik
kondansatorler (100 nF) yerlestirilmelidir. (Yiiksek frekanslardaki parazitlerin
elimine edilmesi i¢in.)



Optokuplorlerin Uyegun Sekilde Baglanmasi
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Yanlis: Her tiirlii parazit ve yiiksek frekansh parazit gerilimi LED veya diyot
tarafindan dengelenmektedir. Bundan dolayi etkisiz hale gelene kadar
kondansator tam kapasite sarj ediliyor. Bu da parazitlere kars1 bir blok islemi
degil, daha dogrusu bir parazit arama islemi oluyor.
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Dogru: Sensor ¢ikisinin direkt bir kapasitif ylik altinda calismamasi i¢in ilk
basta direng geliyor, sonra blok kondansatorii geliyor, bu da yiiksek frekanslari
kisa devre yapiyor, sonra da diyot geliyor.

Ayrica, seri direncle gelen sinyali iki sinyal baglantisina bolmek daha
mantiklidir, boylece parazitlere kars1 korunmus iki ayr1 baglanti baglanti elde
edilir.



Tletkenlerin ve Transformatorlerin Devredeki Montajinin Prensipleri
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Dogru sarim yontemi ile primer boliimiiniin sekonderde kuplajlanmasi az olur.
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Parazitlerin gecisini Onlemek icin sicak uglarin araligi miimkiin oldukca genis
tutulmaldr.



Cesitli Parcalarin Frekansa gore Gosterdikleri Atenuasyon Degerleri
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Parazite Karsi Giivenli Parca Yerlesimi — Tasarimi

Besleme gerilimlerinden sase alanlar1 uzak tutulmalidir.
Beslemeden gelen baglantilar ise miimkiin mertebe cogu kez filtrelenmelidir.

Quarzlarin metal kiliflar1 sase ile irtibatlanmali ve baska iletkenlerin Quarzin
altindan veya yanindan gecmemesi icin, Quarslarin altina sase metali
yerlestirilmelidir.

Birlestirici baglanti noktalar empedans karakteri gostermemeli, bu yiizden de
kontaktlama sayis1 az olmalidir. Baglantilarin hi¢ bir yeri biikiilmiis olmamali ve
120 dereceden kiiciik agilar1 bulunmamali (Darbe noktalari).

Olabildigince ¢ok blok (seramik) kondansatorler kullanilmalidir.
(entegre basina azami 1 adet)

Mantiksal devre ne kadar hizl ise, birlestirici baglantilar da o kadar kisa ve
genis tutulmak zorundadirlar.

Yiiksek parazit alma durumu olasi entegreler + ve sase ile dogrudan
beslenmelidir.

OV ve topraklanma Oyle yerlestirilmeli ki kapasitif baglastirma i¢in uygun
pozisyon olugmali. (Bu uygun bir EMC 6nlemi olabilir)

Coklu-tabaka plaketlerde iist ve alt taraflarda bir koruma katmani1 bulunmak
zorundadir. Eger bu miimkiin degilse besleme kat1 (+ & GND) baska bir plaket
tizerine yerlestirilmelidir.

Kullanilmayan entegre baglantilarinin diisiik empedans gostermesi i¢in miimkiin
oldugunca + veya GND’ye yakin olmalidir.

Veri sinyalleri asir1 artmalar gostermemeli ve parazitin yayilmasi onlenmelidir.
Biitiin metal parcalar ve metalle kaplanmus plastik parcalar alt alta izolasyon
(koruma) ile birlestirilmelidir.

Her cihazda sadece bir tane merkezi sase boliimii yerlestirilmelidir. Sistemin
calisma ritmi miimkiin oldukca yavas tutulmalidir. Calisma hiz arttik¢a sistemin
parazit kapma olasilig1 da artar bu yiizden korunma yontemleri buna mukabilen
arttirilmalidir.



